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Utrzymanie kapieli Zn-Ni z firmy SCHLOETTER (i
innych) w doskonatej jakosci i wydajnosci

Nowe anody SCHLOETTER do Zn-Ni
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Cynk — nikiel musi by¢ zadbany
—

Naktadanie powtoki Zn-Ni jest procesem, wymagajacym
najwiekszej starannosci i dbatosci o jakosc

Technologie Galwaniczne
p. Z 0.0.

—

Galvanotechnik



Gtowne tego powody:

- Najwazniejszym klientem jest przemyst samochodowy, stawiajgcy najwyzsze
wymagania jakosci i powtarzalnosci

- Utrzymanie wysokiej odpornosci korozyjnej wymaga scistego pilnowania
parametréw procesu

- Nalezy minimalizowac powstawanie produktdw rozktadu

- Nalezy dbad o statos¢ sktadu stopowego

e — o Technologie Galwsa:ifzo'.':
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Gtowne tego powody:

Uzyskanie wysokiej odpornosci korozyjnej wymaga utrzymania w bardzo waskich
tolerancjach:

Sktadu kapieli
Sktadu stopu
Rozktadu stopu na catym detalu w réznych gestosciach pradu

e — o Technologie Galwg:icz:zon.u‘:
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Poréwnanie rozktadu sktadu stopu

Pomiary wg
gestosci pradu
Niskie \ Skfad stopowy Ni od
e 1393 | 1394 = 1559 | 1520 | pickich do wysokich
4 | 1413 14.77 gestosci pradowych
” E ' 7.3% Réznicy
Konkurent A
2.3% ROznicy
SLOTOLOY
Wys Oki Technologie Ga|was|:i¢z:zol.|:



Dlaczego dbac o jednolitosc¢ stopu?

L —

Standard Reduction Potential Table (at 25°C, 101kPa, 1M)
Half-Reaction volts
Li* + " —» Li -3.04
8 Al*3 +3e"— Al -1.68 @
Cynk -0.76 V . 8 Zn*2+2e" —» Zn -0.76 s
. _ < | Fe*2+2e"— Fe -0.44 5
Zelazo -0.44 V ~ 5 I 2H,0+2e"—H, +20H" -0.41 5
Nikiel -0.26 V 3 -0.26 H
g Pb*Z +2e"— Pb -0.413 9
. /e g . 3
e Tabela pokazuje rézne 5 2H' + 2 H, 0.00 g
. . . E Cu*?2+2e"—+Cu 0.34 =
potencjaty korozji dla metali, g 4+ e Cu 0.52 :

7 £ Fe*3+e — Fe*? 0.77 g
uzywanych do ochrony E At o Ag o0 5
antykorozyjnej 5 0, +4H"2+ de"  2H,0 0.82 E |

z Br, +2e"— 2Br" 1.07 &
Cl, +2e"— 2CI" 1.36
Au*d+3e — Au 1.52

e Stop Zn-Ni daje potencjat miedzy cynkiem, a niklem. Dodatek niklu zmniejsza
szybkos¢ korozji czystego cynku.

e Jednak stop musi zachowac wtasciwosci ochrony anodowej w kontakcie ze
stala.

e Potencjat stopu musi by¢ bardziej negatywny, niz zelaza, aby N

e stop nie stat sie ,,szlachetny’” wobec zelaza. +



Znaczenie dla jakosci, wydajnosci i

srodowiska
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Znaczenie dla jakosci, wydajnosci i

sSrodowiska

_—

W czasie tej konferencji wiele tematow bedzie omawianych
bardziej szczegotowo:

- pomiary: analizatory Metrohm, mikroskopy Phenom, pomiar
grubosci metodg fluorescencji rentgenowskiej

- Prezentacja firmy Galwa-Kor o jakosci Zn-Ni w Ich praktyce
- Scieki: UV z Enviolet, zamkniete obiegi wody, wyparki

- Wyposazenie: wymrazarki Carbolux, automatyczne filtry
TYTAN, ekonomiczne prostowniki CRS

Technologie Galwaniczne

== Schidtter s
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Znaczenie dla jakosci, wydajnosci i

srodowiska

Zatem zaczynajmy...

(r— (1 Technologie Galwg:icz:zol.i‘:
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Znaczenie dla jakosci, wydajnosci i

srodowiska
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Komérka Hull’a
Analiza jakosci i parametrow
stopu na blaszce testowe]

& Schlotter

Galvanatechnik

Analiza chemiczna
Codzienna analiza sktadu
podstawowego Zn, Ni, NaOH.

Technologie Galwaniczne
Sp. z o.0.




Pomiar sktadu stopu Zn-Ni ma
podstawowe znaczenie
Fluorescencja rentgenowska
mierzy:.

Grubosc¢

Sktad % stopu Zn-Ni

Takze zawartosC Zni Niw
kgpiel

Na zdjeciu nasze urzgdzenie
z firmy Oxford Instruments

e - Technologie Galwg:icl:zon.i:
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Firma PIK Instruments opowie,
jak to swoim mikroskopem
elektronowym PHENOM
mierza skiad powtoki

| s s c hl aﬂer Technologie Galwg:itl:z::
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Odpornos¢ korozyjna jest
wprawdzie bardzo duza
(powinna by¢), ale trzeba ja
mierzy¢

Na zdjeciu nasza komora
solna ASCOTT

e 3chl aﬂer Technologie Galwg:ifzolli:
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U nas w laboratorium badamy
takze sktadniki organiczne
chromatografem ultra wysoko
cisSnieniowym

Na zdjeciu nasz UHPLC
chromatograf Waters

e — o Technologie Galwg:igz::
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Nasze laboratorium —
jeszcze wiecej mozliwosci

Wartoscig dodang dla naszych
Klientéw sg oferowane przez
nasze laboratorium
roznorodne szkolenia i
seminaria.

| ooy 8chl Bﬂer Technologie Galwaniczne

Sp. z o.0.
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Nasze laboratorium —

jestesmy do dyspozyciji
\

| | l Wkrodtce nowa propozycja dla

anodowni — certyfikcja
NADCAP

Technologie Galwaniczne

I Sp. z o.0.



Pomiar stezenia niklu

—_—

Szczegdlne znaczenie ma czesty i doktadny pomiar stezenia Ni w
kapieli.

* Stezenie jest niewielkie: zwykle od 0,6 do 0,8 gl

* Wahanie nawet 0 0,1 g/l czyni wielka roznice w sktadzie %
powtoki

* Wymagane sg czeste i dokfadne analizy, nawet kilka razy na
zmiane

Jest sposob, aby byto tatwiej i doktadniej....

| ooy 8chl aﬂer Technologie Galwg:icz:zon.uz
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czna analiza w linii

Analizator on-line Methrohm

W trybie ciggtym analizuje metale i nie tylko w
kapielach galwanicznych.

Na podstawie analiz automatycznie dozowane
sg dodatki, stabilizujgce sktad kgpieli

Opowie o tym i pokaze za chwile Pan z firmy
Metrohm

Szybka petla

LT
—ple

e 3chl aﬂer Technologie Galwg:ifzolli:
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Pomiar stezenia niklu

\

Wspdlnie z firmg Metrohm prowadzimy program pilotazowy
pomiardéw ,,on-line”’ u naszych Klientéw, aby przekonac¢ Ich
do tego, doskonatego rozwigzania

e — o Technologie Galwg:icz:zon.u‘:
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Znaczenie dla jakosci, wydajnosci i
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mendowane wyposaze

\’
Stanowisko rozpuszczania cynku

Kule cynkowe sg rozpuszczane chemicznie i cynk przepompowywany jest do wanny
roboczej

e — o Technologie Galwg:icl:zonli:
= Schlotter s

Galvanatechnik



Przykiad stacji rozpuszczania cynku

- (@ -l

Anody (kosze wypetnione kulami cynkowymi) I I

SN e ; A Rurka obiegowa
z wciagnikiem umozliwiajgcym ich wyjecie
v

>

A4
A

Wanna robocza Stacja Jednostka filtrujgca
rozpuszczania

e “ cynku 10-15% Technologie Galwaniczne
— sc h|0“er objetos’ci wanny - Sp. z 0.0.

Galvanotechnik roboczej
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Usuwanie szczawianow i weglanow

\

Jest niezbedng procedurg, poniewaz ich obecnos¢ w
nadmiarze:

* Obniza wydajnosc¢ procesu
* Powoduje ktopoty w eksploatacji

e SChI 6“-er Technologie Galwasa:icz:zon.u‘:
Galvanotechnik _



Produkty rozktadu:weglany, siarczany, szczawiany i cyjanki

Szczawiany (produkty reakcji)

Problem: Strgcanie sie szczawiandw w wannie, rurach oraz anodach
juz powyzej stezenia > 2.5 g/l.
Konsekwencja: Koniecznos¢ ptukania ,uktadu’ cieptg woda.

Weglany / Siarczany

Problem: Gromadzenie sie weglanoéw i siarczanow. Wysokie stezenie ma
negatywny wptyw na wyglad powtoki oraz wydajnos¢ prgdowg
elektrolitu.

Konsekwencja : Koniecznos¢ wymrazania przy temperaturze <3 - 4 °C.

e - Technologie Galwg:icl:zon.i:
== Schlotier s
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Max. stezenie: 60 g/l Na,CO,

Wyzsze stezenie powoduje: - FRuigriaty czn cl

= carboltX

Wyolejanie dodatkow

Pienienie sie kgpiel

Szarg, gabczastg powtoke

Zmniejszenie zakresu
gestosci prgdowych

W rezultacie zmniejszenie
wydajnosci prgdowej

—_— sc hlaﬂer : ; : echnologie Ga'wg','_if . .
Galvanotechnik _ =




Max. stezenie: 60 g/l Na,CO, Wymrazarka weglanow CarbJet,

wersjareczna #
Wyzsze stezenie powoduje:

Wyolejanie dodatkow

Pienienie sie kgpiel

Szarg, gabczastg powtoke

Zmniejszenie zakresu
gestosci prgdowych

W rezultacie zmniejszenie
wydajnosci prgdowej

| ooy sC hlaﬁer - 7 Technologie Galwg'l,l'i(z:zol.l:‘
Galvanotechnik ~
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Usuwanie cyjankow i innych,

organicznych produktow rozktadu

\

* Zwtaszcza problem tworzenia sie cyjankow przy
anodzie bywa czesto bagatelizowany

e o Technologie Galwasa:icz:zon.u‘:
—_— glchloﬂer -

vanotechnik



Usuwanie cyjankdéw i innych, organicznych

g oo

Cyjanki (produkty reakcji utleniania amin obecnych w kapieli)

Problem:

Utlenianie amin na anodzie tworzy cyjanki. Jon CN™ reaguje bezposrednio z
obecnym w roztworze niklem tworzgc bardzo stabilny kompleks tetra-cyjanianio
niklowy [Ni(CN),2].

Nikiel zwigzany w tym kompleksie nie moze by¢ katodowo zredukowany co
sprawia, ze stanowi ,,zmarnowany” metal, tracony bezpowrotnie w
oczyszczalni sciekow

Konsekwencja:
Koniecznos¢ usuwania cyjankow roznymi metodami
(SLOTOREC CN, Rozciehczanie kgpieli...nowe anody VX!)

= Schloter

Galvanatechnik



Usuwanie cyjankow i innych, organicznych

O duktéw rozktadu

-

Cyjanki (produkty reakcji utleniania amin obecnych w kapieli)

Amina

NH anod. utlenianie /\
R-N /\/ 2 > > R'I}I \\
| + OH H /l/
H
R-I}I/\\\ anod. utlenianie . R-N/\OH .o
> |
H Vv + OH H

Tworzenie kompleksu tetracyjanianowego:

s 4 CN i> [Ni(CN)4]2- Technologie Galwani
= Schiotter e

Galvanotechnik



Usuwanie cyjankow i innych, organicznych

duktow rozktadu

Produkty rozktadu powodujg pogorszenie wydajnosci pragdowe;j
- CN" jest produktem elektrochemicznego rozkladu dodatkéw

- CN” kompleksuje jon niklowy, powoduje koniecznos¢ zwiekszenia stezenia

tego metalu
Typowy defekt wywotany obecnoscig CN

- CN™ pogarsza wydajnos¢ pradowa

| ooy 8chl Bﬂer Technologie Galwg:ifzolli:
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Usuwanie cyjankow i innych, organicznych

O .

llos¢ cyjankéw oznaczana przez Schloetter w konkurencyjnych i wiasnych
procesach w warunkach praktycznych (stare kapiele):

A... zawieszka

Di... zawieszka

C... beben (awaria membrany)
C... zawieszka

M...D...beben

SLOTOLOY ZN 80 zawieszka

SLOTOLOY 2N 210 beben

= Schloter

Galvanatechnik

600 mg/l
148 mgl/l
692 mg/l
620 mg/I
402 mg/l
100 — 800 mg/I

50 — 600 mg/|

Technologie Galwaniczne

I Sp. z o.0.



Usuwanie ¢ ankownnnych orgamcznych

tworzenie
cyjankow

anodowy rozktad Zwigkszone zapotrzebowanie
dodatkow na nikiel=> [Ni(CN),]*

Petla problemow

Z cyjankami
limit obecnosci zwigkszone zuzycie
cyjankéw w $ciekach dodatkow
e .. Zmnie'szona W da'nos'é Technologie Galwaniczne
== Schlofter J ydaj
Galvanotechnik g perowa m



Usuwanie cyjankow i innych, orgamcznych

-’ﬂ'

Negatywny wptyw cyjankéw w alkalicznych kapielach do Zn-Ni:

Oczyszczanie sciekow
Pozwolenie na cyjanki

W potaczeniu z innymi produktami rozkladu — pogorszenie dziatania kapieli,
ze wzgledu na:

- Gorszg wydajnos¢ pradowa
- Gorszy wyglad
- Mniejszg elastycznosc¢

| ooy 8chl Bﬂer Technologie Galwg:ifzolll:
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Usuwanie cyjankow iinnych, orgamcznych

B o

Typowy spadek wydajnosci pragdowej w wyniku starzenia sie kapieli:

Wydajnos¢ pradowa w bebnach w funkcji obciazenia kapieli w Ah/l

100 K
90 \
80

70

60

50

40

Wydajnosé pradowa ( %)

30

20

10

0 T T T T T T 1
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Obciazenie (Ah/l)

Wydajnos¢ zmniejsza sie, a nastepnie stabilizuje na nizszym poziomie

e — o Technologie Galwg:icz:zolr:
= Schiotter s
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Aktualne mozliwosci rozwiazania problemu cyjankow:

1) Uzycie technologii membranowe;j

= Wysoki koszt inwestyc;ji
=>» Nie mozna stosowac przy wewnetrznych anodach dla zawieszek
=» Zabierajg miejsce w wannie, trudno je zmiesci¢ w starszych urzadzeniach

=» Spadajace detale moga uszkodzi¢ membrany i w konsekwencji zanieczyscic
elektrolit

2) Uzycie wyniennika jonowego SLOTOREC CN z firmy SCHLOETTER

=» Specjalne, kosztowne zywice, trudne do regeneracji
=» Nie zapobiegaja tworzeniu sie CN-, a jedynie je eliminuja

e sC hI 6ﬂer Technologie Galwg:igzolli:
Galvanatechnik _



SCHLOETTER znalazt lepsze

rozwigzanie

Od stalowych, niklowanych anod ——_

Do specjalnych anod VX 1

| ooy 8chl r Technologie Galwg:ifzolli:
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SCHLOETTER znalazt lepsze

rozwigzanie
\

Niepozornie wygladajg — swietnie dzialaja

Wykonane ze specjalnego stopu
Korzystny stosunek ceny do korzysci
Odporne fizycznie i chemiczne
Zmniejszajq wydajnie tworzenie
cyjankow

= W starych kgpielach stezenie CN jest
redukowane w czasie przez
wynoszenie

| ooy 8chl Bﬂer Technologie Galwg:ifzolli:
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SCHLOETTER znalazt lepsze

= Mniej produktéow rozkiadu

= Mniejsze zuzycie dodatkéw
= Nie tracimy Ni

» Wyzsza wydajnosc¢ pradowa
= Nizsze napiecie

- =

Nie trzeba usuwacé¢ CN- ani rozcienczaé¢
Mniej sSciekow

Mniejsze koszty operacyjne

Mniejsze koszty pradu

e - Technologie Galwaniczne
e r 700
Galvanatechnik _




SCHLOETTER znalazt lepsze

Diugoterminowe testy uzycia nowych anod VX-1 w porownaniu z
anodami z grubo-niklowanej stali dla elektrolitow bebnowychii
zawieszkowych pozwolity ustalié, ze:

» Zuzycie (rozktad) amin zostato zmniejszone, a w konsekwencji 2

* Niemal 50% redukcja w tworzeniu sie weglanow!

* Szybkosc tworzenia cyjankdw zmniejszona o ponad 50% i
ustabilizowane na poziomie 30 mg|!

* Juz po pierwszych 100Ah/l wydajnos¢ pragdowa wzrasta o 2 -10%

* Stop natozony z kgpieli pracujgcej z anodami VX-1 jest bardziej
elastyczny!

e — o Technologie Galwg:icl:zonli:
= Schlotter s
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SCHLOETTER znalazt lepsze

Elektrolit bebnowy SLOTOLOY ZN 210 VX

- Poréwnanie w diugotrwatym tescie

- Doswiadczenia z produkcji ze specjalnymi
anodami VX 1

| ooy 8chl o“er Technologie Galwg:ifzolll:
Galvanotec _



Nowe anody SCHLOETTER

e

ZN 211 ZN 212 ZN 216 2N 216 @) co,

miA] [miA] ] [r\n/I>;I] (mgl) (gl

Start Ni 106 31 0,2 - 0 0
0 Ah/I Specjalna 109 33 : 0,2 0 0
po Ni 107 32 0,2 . 133
50 Ahl/l Specjalna 128 35 - 0,3 75

po Ni 11 0 0,2

IO Specjalna 147 34 - 0,2

=> Mniejszy rozktad anod téwn drugorzedowych a
(zwiekszenie stezenia SLOTOLOY ZN 211 + ZN 212)

= 55 % redukcji tworzenia cyjankéw

= Okoto 50 % mniej weglanéw

e sC hI Bﬂer Technologie Galwg:igzolli:
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Nowe anody SCHLOETTER

Diugotrwate poréwnanie
SLOTOLOY ZN 210 vs. SLOTOLOY ZN 210 VX

| ‘ ‘

0,25 A/dm? 0,5 A/dm? 1A/dm? 2 A/dm? 4 A/ldm?

90
8

(=)

o

7

N
o

Wydajnos¢ pradowa (%)
e N W - Vi

o

0 Ah/I Nickelanode m 100 Ah/I Nickelanode B 0 Ah/l Spezialanode 100 Ah/l Spezialanode

=> Po 100 Ah/l wzrost wydajnosci pragdowej o okoto 5-10 % dzieki nowym anodom

e 8chl aﬂer Technologie Galwg:icz:zon.u‘:
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Nowe anody SCHLOETTER

przeciv

Diugotrwate poréwnanie
SLOTOLOY ZN 210 vs. SLOTOLOY ZN 210 VX

Anoda niklowana Anoda specialnaVX 1

A (5%
e

=> Po 100 Ah/l elektrolit jest czysty, ciagle pieknie purpurowy

e sC hI 6ﬂer Technologie Galwg:igzolli:
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Nowe anody SCHLOETTER

Diugotrwate poréwnanie
SLOTOLOY ZN 210 vs. SLOTOLOY ZN 210 VX

Wydajnos¢ pradowa w funkcji obciazenia kapieli h/l

100 k
90 . ——&— Anoda VX-1
80 \

70 \r ————0 Anoda Ni

Wydajnos¢ pradowa (%)
S

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Obciazenie (Ah/l)

= Z anodg Ni spada wydajnosc¢ i stabilizuje sie po okoto 200 Ah/I.
-) Z anoda specjalng VX 1 osiggamy wyzszg wydajnosc¢ pradowq

s hIO“e Technologie Galwaniczne
c r Sp. z 0.0.
Galvanotechnik _



Nowe anody SCHLOETTER

Doswiadczenie produkcyjne z kapiela SLOTOLOY ZN 210 VX,
stara kapiel po instalacji anod specjalnych

Stezenie CN™ w funkcji obciazenia Ah/I

80

Stezenie CN- mq/l

40
20 \\\—.7—.* _.—s.i

0 100 200 300 400 500 600 700 800

. Obcigzenie (Ah/l) R
| g Technologie Galwg:uzzzolli:
== Schiofter s
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Specjalne anody przeciwko cyjankom
—

Podobne wyniki sa dla kapieli zawieszkowej
SLOTOLOY ZN 80 VX

Moge je udostepni¢ zainteresowanym

e — o Technologie Galwg:icz:zolr:
= Schiofter s
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= Po 100 Ah/l powtoka ZnNi bardziej btyszczy
Anoda Ni (2 A, 15 min.) Anoda Ni (0,25 - 2,5 - 4 A/ldm?)

e

SR
{ St

Anoda specjalna (2 A, 15min.)  Anodaspecjalna (0,25 - 2,5 - 4 A/ldm?)

ﬂ' sc hIOHer il T3 Eesteredy : 2 ) . echnologie Galwg;l'ifz::
Galvanotechnik _ |=



Nowe anody SCH LOETTER W|e;ksza

e
astyczn

Porownanie wilasnosci fizycznych z linii produkcyjnej
SLOTOLOY ZN 80 VX

SLOTOLOQOY ZN 80 VX, produkcja

Po tescie giecia
Obszar sciskany (srednica 13 mm, 8 um, 14,5 % Ni )

Przed zmiang na anody VX 1 6 miesiecy po zmianie

Mniej peknie€ z anodg VX 1

e 8chl Bﬂer Technologie Galwg:ifzo'.':
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Nowe anody SCHLOETTER

Dizeciwko cyjanke

Schloetter opatentowat nowe anody specjalne VX 1, poniewaz dajg
zauwazalne korzysci w pracy z alkalicznymi elektrolitami do stopowego
cynkowania Zn-Ni, a na dodatek:

=>» koszty stosowania sg podobne do anod stalowych, niklowanych
=>» czas zycia podobny do anod stalowych, niklowanych
=» anodowa gestosc¢ pradu: i, = 8 - 15 A/dm? (Optimum 10 A/dm?)

-Podsumowanie:

=>» mniejsze zuzycie dodatkow i mniej produktow rozktadu

= mniej tworzgcych sie szkodliwych CN ( mozna osiggngc¢ < 30 mg/l| CN™ )
=>» mniejsze zuzycie drogiego dodatku niklowego

= wyzsza wydajnosc prgdowa procesu
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Usuwanie produktow rozktadu

— inny sposob

\

Do usuwaniu juz obecnych w kapieli cyjankow mozna
stosowac system zywic¢ jonowymiennych SLOTOREC CN
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Usuwanie produktéw rozktadu

«im <poséb
SLOTOREC CN
- kombinacja filtra i zywicy jonowymiennej
- fatwe napetnianie i wymiana zywicy
- nie regenerujemy zywicy

- wykorzystana zywica musi by¢ oddawana do utylizacji
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Redukcja stezenia cyjankoéw przy pracy z SLOTOREC CN

Stezenie cyjankéw (mg/l)
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Czas oczyszczania (h)
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Zalety i wady uzycia

REC CN

Zalety Wady
+Zmniejszenie ilosci cyjankdw - koszt zywicy
w elektrolicie i wodach poptucznych  _ koszt jej utylizacji
+Mniejsze zuzycie wybtyszczacza - zmniejsza skutki, nie usuwa przyczyny

SLOTOLOY ZN {36 albc? 'popr.awla. - koszt energii elektrycznej
potysku przy tej samej jego ilosci
+mniej ,,nieaktywnego‘ niklu w kapieli
+Nizsze stezenie niklu
— nizsze wynoszenie
+Lepszy wyglad powtoki
+Wyzsze bezpieczenstwo prowadzenia
procesu!!!
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Zalety:
- Mniejsza ilos¢ produktow rozktadu
- wydajnosc prgdowa jak w nowym elektrolicie

Wady:

- Oddzielna komora dla anod

- brak mozliwosc zastosowania w istniejgcych juz liniach ze wzgledu na brak
miejsca na instalacje membran

- Koszty instalacji i utrzymania membran

- detale spadajgce z zawieszek mogg zniszczy¢ membrany i caty elektrolit

- Zbyt wysoka wydajnosc¢ prgdowa pogarsza rozktad metalu na detalach, co
zwieksza koszty prowadzenia procesu i zuzycie Ni

- Nie mozna zastosowac anod wewnetrznych w kgpielach zawieszkowych

Schloetter nie uzywa i nie poleca ,,technologii membranowej”
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Znaczenie dla jakosci, wydajnosci i

srodowiska

‘

LABORATORIUM
%I(B:ﬁz?(%w REKOMENDOWANE
WYPOSAZENIE
USUWANIE USUWANIE
PRODUKTOW SZCZAWIANOW |
ROZKLADU WEGLANOW
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Obrobka wod procesowych z
wykorzystaniem wyparki

\

Scieki, powstajgce w alkalicznym procesie Zn-Ni alkalicznego cynkowania
Zn-Ni zawierajg duze ilosci zwigzkdw kompleksujacych

=» normalna obrébka sciekéw jest w tym przypadku niemozliwa

=>» Uzycie wyparek jest rozwigzaniem szeroko stosowanym w catej Europie.
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Obrobka wod procesowych z

* Obrdébka duzych ilosci sciekdw po ZnNi. Udowodniono, ze zastosowanie
wyparki w tym przypadku jest ekonomicznie uzasadnione i
rozpowszechnione posrdod uzytkownikéw kapieli do alkalicznego ZnNi.

Schemat dziatania wyparki

 obrobka sciekow z wykorzystaniem utleniania
(H,O,/UV-Oxidation) sg takze dostepne lecz jeszcze Technologie Galwaniczne
mato popularne.. _ gorm=




Obrébka wdd procesowych Z

Obrébka sciekow ZnNi:

Destylat wolny od:

- zwigzkow kompleksujgcych.

- metali ciezkich

- cyjankow.

W zaleznosci od jakosci uzyskanego
destylatu jego dalsze uzycie w
galwanizerni jest mozliwe.

llos¢ koncentratu po wyparce to okoto 10%
wyjsciowej ilosci sciekow (zalezy od
poziomu zasolenia).
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Obrobka waod procesowych Z

Ograniczenia w uzyciu wyparek:

*

Elektrolity robocze nie moga by¢ zatezane -

(zbyt wysokie zasolenie ,,wyjsciowe”)

Sktadniki elektrolitu o niskiej temperaturze wrzenia elektrolitu bedg obecne w
destylacie.

Kwasne kapiele muszg by¢ wczesniej neutralizowane.

Scieki zawierajgce chlorki musza by¢ obrabiane w wyparkach z materiatéw
odpornych na chlorki.

Destylat po obrdbce sciekdw z Zn-Ni zawiera amoniak

Bezposrednie uzycie destylatu (do ptuczek lub sporzadzania kapieli) moze
powodowac pdzniejsze problemy

Zawracanie koncentratdw do wanny procesowej jest niezalecane. Koncentraty
muszg by¢ oddawane do utylizacji!
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Obrdbka fizyko — chemiczna wad

Oczyszczalnie fizyko-chemiczne dla ZnNi:

* W przypadku matej ilosci sciekdw poptucznych po procesie ZnNi
proponujemy catkowicie zautomatyzowane oczyszczalnie
przeznaczone specjalnie dla tego rodzaju sciekow,

* Procesy chemiczne zachodzgce w takiej oczyszczalni sg zupetnie
inne, niz w przypadku ,,klasycznej”,

* Kluczowa role w tym procesie odgrywa srodek
dekompleksujgco-stracajgcy AW 10 z firmy Schloetter.
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Obrobka wod procesowych z -

wykorzystaniem wyparki-

Schemat dziatania oczyszczalni do stracania metali po procesie ZnNi:

N

Scieki

poptuczne . Korekta pH 4 .

. Flokulacja i
2N dekantacja
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Obrobka waod procesowych Z

Co zyskujemy w przypadku takiej oczyszczalni:
* Najwazniejsze, czyli rozdzielenie komplekséw ZnNi,

* Zn i Ni sg wytrgcone do bardzo niskich stezen, ktdre w wiekszosci spetniaja
normy miejskich oczyszczalni:

* Zn - ponizej 1mg/l
* Ni — ponizej 0,5mg]!

Nalezy jednak pamietad, ze mimo tak wysokiej eliminacji metali sciek po takiej
obrdbce nie nadaje sie do zawracania na galwanizernie.
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Dziekuje za uwage — zapraszam do
wspotpracy!
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